
第 1 页 共 3 页 

证券代码：600460              股票简称：士兰微                编号：临 2017-011 

杭州士兰微电子股份有限公司 

关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

● 投资项目名称：成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目。 

● 调整内容：根据公司现有总体业务规划和资金情况，拟将成都士兰半导体制造有限

公司一期工程项目的投资总额由 99,995 万元调整为 70,000 万元。 

● 本次投资总额的调整不涉及募集资金改变。 

● 本次调整投资总额事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 

 

一、投资项目概述 

2012 年 9 月 21 日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）召开的 2012

年第一次临时股东大会审议通过了募集资金项目成都士兰半导体制造有限公司一期工程（以

下简称“成都士兰一期工程项目”），该项目总投资额为 99,995 万元，其中拟投入募集资金

69,995 万元，自筹资金 30,000 万元。该项目规划的产品包括功率器件、功率模块和 LED 芯

片等。 

由于公司2012年度非公开发行股票实际募集的募集资金净额远小于计划募集资金额，故

在募集资金到位后，公司于2013年9月26日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过

了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》并作出决议。根据该决议，公司

调整了募集资金投资项目使用募集资金投入的金额。具体调整情况如下： 

单位：人民币万元 

项目名称 总投资额 
原拟用募集资

金投入金额 

调整后募集资金

投入金额 

成都士兰半导体制造有限

公司一期工程项目 
99,995.00 69,995.00 27,262.79 

补充流动资金 18,000.00 18,000.00 15,000.00 

合计 117,995.00 87,995.00 42,262.79 

     （上述事项详见公司于 2013 年 9 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于调整募集资金项目使用募集资

金投入金额的公告》，公告编号：临 2013-042。） 
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二、本次调整成都士兰一期工程项目投资总额的情况说明 

由于实际投入成都士兰一期工程项目的募集资金金额 27,262.79 万元与原拟使用募集资

金投入的资金规模 69,995 万元之间存在较大的资金缺口。为降低经营风险，公司分阶段实

施了成都士兰公司一期工程项目。2014 年 1 月和 2015 年 1 月，成都士兰公司外延芯片生产

车间和功率模块封装车间相继投入生产。截至 2017 年 1 月 31 日，成都士兰一期工程项目已

累计投入资金 63,051 万元，其中募集资金 28,024 万元（含募集资金存放所产生的利息），自

有资金 35,027 万元。 

现根据公司总体业务规划和资金情况，拟将成都士兰一期工程项目的投资额由 99,995

万元调整为 70,000 万元，原先规划的 LED 芯片业务（拟以自有资金投入部分）将不再实施。

原计划投入成都士兰一期工程项目的 27,262.79 万元的募集资金已经使用完毕，本次投资总

额的调整不涉及募集资金改变，也不会影响公司的长远发展。 

三、决策程序 

公司于 2017 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关

于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的议案》。该项议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议批准。 

四、独立董事意见 

公司独立董事核查后，对该事项发表独立意见：本次成都士兰半导体制造有限公司一期

工程投资总额的调整，符合公司目前的经营现状和总体规划，不存在改变募集资金用途和损

害股东利益的情况。该项目调整的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

规、公司章程及相关制度的规定。同意本次调整事项，并提交公司股东大会审议。 

五、监事会意见 

2017 年 3 月 4 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关

于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的议案》，监事会认为该事项履行了

必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司目

前的经营现状和总体规划，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意提交公司

股东大会审议。 

六、备查文件 

1、公司第六届董事会第五次会议决议； 

2、独立董事关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的独立意见； 

3、公司第六届监事会第五次会议决议。 
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特此公告。 

                                              

杭州士兰微电子股份有限公司 

董事会 

2017 年 3 月 7 日 


